
















































专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 US8562534 公开(公告)日 2013-10-22

申请号 US12/298646 申请日 2007-04-27

申请(专利权)人(译) 松下电器产业株式会社

当前申请(专利权)人(译) 松下电器产业株式会社

[标]发明人 SAITO KOETSU

发明人 SAITO, KOETSU

IPC分类号 A61B8/00 H04R17/00

CPC分类号 B06B1/0622 G01S15/8909 G10K11/02

代理机构(译) GREENBLUM与伯恩斯坦，P.L.C.

优先权 2006125536 2006-04-28 JP

其他公开文献 US20090069691A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种超声波探头，其可以提高质量，可以获得高灵敏度和宽
频带的特性，并且可以获得高分辨率的超声波图像。在该超声波探头
中，形成凹槽（160）并用于形成弯曲形状的压电元件（110）和第一声
匹配层（121），从而在没有任何声透镜的情况下会聚超声波。而且，信
号导体（150）设置在压电元件（110）的信号电极面上。
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